
臺灣韌體學會宗旨 

 

韌體(Firmware)泛指晶片程式與其開發套件，而軟體(Software)則為廣義計算機之

各類應用套件。韌體強調即時演算與通訊，有硬體(Hardware)的反應速度，卻具

備軟體的數位處理的功能，而成為新的技術領域。因為伺服、驅動、感測、被

動等零組件，皆須嵌入晶片，儀器與整機之計算核心與人機介面，亦可改以晶

片為之，以增加智慧，減低硬體成本，韌體技術乃不可或缺，尤其現在更不可

缺。因此成立台灣韌體學會，以加強產業與學界之聯繫，整合韌體實務與理論，

創造人才，升級工業。 

 

台灣韌體學會成立的理由和目的，細舉如下:  

1, 軟、硬體已被西方與日本長年壟斷、迫使台灣工業聚集於毛利極低的美國消

費性產品代工。而韌體提供給創意人才最佳戰場，任何創意，可立即以程式

實現，科技因而升級，工業因而轉型。比如，韌體公司可自由設計高附加價

值的伺服馬達與感測器，也可提供給這些工業客製化的開發套件。 

2. 對於工業歷史較短的開發中國家，韌體工業開創一條捷徑，可以客製化服務

已開發國家的關鍵零組件工業。同時，也可以擺脫專利與通訊協定的枷鎖，

自由地將 know-how 變成具體資源。 

3. 臺灣有世界首屈一指的數理教育，但工業資源有限，投入人才於韌體開發，

著重於即時演算法，為最佳化的人力資源策略。 

4. 韌體客製化各類坊間無法取得的量測儀器與量測方法，藉此加速科學的發

現，此乃科技之根。 

藉由本學會之成立，可以拓展以上四點之產業與學界的互動，加強相關的韌體

教育與人員訓練，進而開發台灣更好的工業戰場、甚而能提供政府工業、能源、

與國防政策的新思維。 

 
 


